BEsETRE
Rozpoczynamy omowienie
programu TRAXPLOT.
Program TRAXPLOT sluzy
do przygotowania
dokumentacji, niezbednej

w procesie wykonania

i montazu plytki drukowaney.
Zapewnia on komunikacje

z wieloma stadardowymi
urzadzeniami peryferyjnymi,
takimi jak: drukarki, plotery,
fotoplotery, naswietlarki,
wiertarki numeryczne.
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Projektowanie

piytek drukowanych
za pomocq AutoTraxa
- TRAXPLOT, czesc 1

Przekroje dostarczane prze-
program

Utworzony pod programem
TRAXEDIT projeki zawiera wielt
warstw, na ktérych sa umieszczane
elementy druku. Zadaniem progra-
mu TRAXPLOT jest wyselekcjono-
wanie tych elementow, ktore w da-
nej chwili sa potrzebne do uzys-
kania okreslonego zbioru. Zbi6r
takich elementéw nazwiemy prze-
krojem. To pojecie nie moze by¢
utozsamiane tylko z sama warstwa,
jesl ono szersze.

Program TRAXPLOT
moze utworzy¢ nastepujace
warstwy:

- Check Plot

- Top Layver

- 1 Mid

- 2 Mid

- 3 Mid

- 4 Mid Layer
Bottom Layer
- Top Overlay
- Bottom Overlay

Ground Plane
- Power Plane

Layer
Layer
Layer

- Top Solder Mask

- Bottom Solder Mask
- Top Paste Mask

- Bottom Paste Mask
- Pad Master

- Keep Out Layer
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- Drill Guide
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Rys. 2. Przekréj Top Solder Mask
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te elementy, ktére znajduja
sie na tej warstwie pod

pewnymi warunkami moga nalezec
do tege przekroju.

Pozostale, nieznane wczesnie]
rerminy  wymagaja wyjadnienia.
Check Ploi

Jest przekroj zbiorczy zawiera-
jacy wybrane. uprzednio wilaczone
warstwy. Przypomina on dzialanie
polecenia  Setup| Toggle Layers
(rys. 1). Tym przekrojem redakcja
posluguje sie podczas przygotowy-
wania materialu do druku, gdy
nalezy umieséci¢ projekt w artykule.
Top Solder Mask, Bottom
Solder Mask

Przekroje maski przeciwlutow-
nej (rys. 2). Maska przeciwlutow-
na, zwana tez soldermaska, ma za
zadanie pozostawi¢ tylko te pola,
do ktéorych beda przylutowane
podzespoly. W praktyce jest ona
znana jako r6znego koloru lakier,
polozony na powierzchnie plytki.
Szczesliwi posiadacze kitow i ply-
tek do kitéw AVT wiedza, ze
z jednej strony soldermaska ma
kolor granatowy, a z drugiej czer-
wony. Jest ona nakladana np. me-
toda sitodruku. Do naswietlenia sita
potrzebna jest fotomaska, a z kolei
do jej przygotowania stuza te prze-
kroje. Stowo Top oznacza strong
goérna, za§ Bottom - strone dolna
plytki. Jesli w projekcie wystepuja
tylko punkty typu Multilayer, nie
ma potrzeby wytwarzania solder-
maski do kazdej strony z osobna,
wystarczy mie¢ fotomaske tylko
dla jednej strony.

Top Paste Mask, Bottom Paste
Mask

Jest to odmiana soldermaski, ale
stuzy ona do wytworzenia maski
potrzebnej w procesie nakiadania
pasty lutowniczej, uzywanej pod-
czas lutowania elementow monto-
wanych powierzchniowo SMD.
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Count
37 125
40 1#
Total 142

Rys. 3. Przekrd] Drill Drawing
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Rys. 4. Przekrdj Drill Guide
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Rys. 5. Przekrdj Top Layer
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Rys. 6. Przekrd] Bottom Layer

Pad Master

Przekr6j, ktory pokazuje wszy-
stkie punkty lutownicze.
Drill Drawing

Przekr6j przedstawiajacy w sym-
boliczny sposéb $rednice otworéw
(rys. 3). Srodek symbolu wyznacza
polozenie otworu. Przekréj ten jest
bardzo pomocny dla operatora
wiertarki optyeznej lub wiertarki
recznej.
Drill Guide

Przekrdj ten uwidacznia w for-
mie kotek $rednice otwordw (rys. 4).

N erysunkach 5 i 6 przedstawiono
warstwy Top Layer i Bottom Laver
jako przyklady przekrojow jedno-
warstwowych.
Mirostaw Lach, AVT
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